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lceberg Thermal MOUNT1700X-BOA,
Montageset, LGA 1700, IceSLEET X7 Dual,
Box

For IceSLEET X7 Dual

Gruppe Kuhler

Hersteller Iceberg Thermal
Hersteller Art. Nr. MOUNT1700X-BOA
EAN/UPC 1230000071819

Beschreibung

Iceberg Thermal MOUNT1700X-BOA. Typ: Montageset, Unterstlitzte Prozessorsteckplatze: LGA 1700, Kompatible Produkte:
IceSLEET X7 Dual. Verpackungsart: Box

Hauptmerkmale

Allgemein
Typ Montageset
Unterstutzte LGA 1700
Prozessorsteckplatze
Kompatible Produkte IceSLEET X7 Dual
Verpackungsart Box
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